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聲明
�本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取

得的預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀
況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有
所差異，其原因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。

�本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看
法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負
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法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負
責隨時提醒或更新。

�本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所
呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成
證券發行邀約。



議程

• 公司介紹

• 財務數據

• 營運展望

• 問與答
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• 問與答



公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹



公司簡介

• 蔚華科技成立於1987年，以提供全球高科技產業最佳整合解
決方案與服務為職志。

• 企業文化：顧客導向、發展人才、永續經營

• 2016年合併營收為 35.1億新台幣。

5

• 2016年淨利為1.4億新台幣,EPS1.16元。

• 截至2017年9月底，合併員工總人數為269人。



主要商業模式-Delivering Smarter Solutions

蔚華
••開發測試程式開發測試程式

••提供提供測試方案測試方案//工程服務工程服務
••自有產品與經銷產品整合服務自有產品與經銷產品整合服務

••銷售測試機銷售測試機及及分類機分類機
••銷售銷售晶圆晶圆缺陷檢測機缺陷檢測機
••銷售銷售ICIC失效分析失效分析機機
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IC測試廠

晶圓代工廠
IC設計公司

••自有產品與經銷產品整合服務自有產品與經銷產品整合服務
••ICIC驗證服務驗證服務

••外包外包ICIC測試測試
••外包外包ICIC製造製造

••提供售後維修服務提供售後維修服務



產業鏈現況及扮演角色

晶片設計晶片設計晶片設計晶片設計 晶片製造晶片製造晶片製造晶片製造 封裝測試封裝測試封裝測試封裝測試 系統生產系統生產系統生產系統生產

工藝精進, 光罩改版
費用提高

大量新建晶圓廠, 良
率提升迫切需求

大量新建封測廠, 良
率提升迫切需求

晶片模组失效及可
靠度要求極高
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•測試程式開發
•測試解決方案
•晶片可靠度及
失效分析

•自動化測試機
•測試機介面及零
組件

•測試分類機
•維修服務

•晶片驗證服務
•光學檢測機
•電性失效分析
設備

•晶片模组驗證
•電性失效分析



解決方案

IC檢測機檢測機檢測機檢測機 晶圓光學檢晶圓光學檢晶圓光學檢晶圓光學檢
測機測機測機測機

自動化測試自動化測試自動化測試自動化測試
機機機機

測試座測試座測試座測試座, 
測試介面測試介面測試介面測試介面

IC & MEMS 測試介面測試介面測試介面測試介面翻新晶圓針翻新晶圓針翻新晶圓針翻新晶圓針
測機測機測機測機
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完整產品範圍完整產品範圍完整產品範圍完整產品範圍 – 涵蓋積體電路晶片涵蓋積體電路晶片涵蓋積體電路晶片涵蓋積體電路晶片設計設計設計設計及製造及製造及製造及製造及及及及驗證驗證驗證驗證

IC FA/RAIC FA/RAIC FA/RAIC FA/RA
ESD/FIBESD/FIBESD/FIBESD/FIB

服務服務服務服務

晶圓光學檢晶圓光學檢晶圓光學檢晶圓光學檢
測機測機測機測機

自動化測試自動化測試自動化測試自動化測試
機機機機

測試座測試座測試座測試座, 
測試介面測試介面測試介面測試介面

IC & MEMS

分類機分類機分類機分類機

測試介面測試介面測試介面測試介面
測試載板測試載板測試載板測試載板
探針卡探針卡探針卡探針卡

翻新晶圓針翻新晶圓針翻新晶圓針翻新晶圓針
測機測機測機測機

TEST TEST TEST TEST CELL      CELL      CELL      CELL      



核心能力：Delivering Smarter Solutions

•客戶導向的核心文化客戶導向的核心文化客戶導向的核心文化客戶導向的核心文化

• 領導的RF/MEMS測試機及零組件
• 性價比最高的數位混合模擬測試機
• 領導的晶圓缺陷檢測機
• 領導的失效分析設備及驗證服務

• 累積30年半導體客戶的關係

• 經銷區域涵蓋台灣(30年)及大陸(18
年) 

市場市場市場市場產品產品產品產品

管理管理管理管理
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•客戶導向的核心文化客戶導向的核心文化客戶導向的核心文化客戶導向的核心文化

•精實的領導團隊精實的領導團隊精實的領導團隊精實的領導團隊

•健全的財務結構健全的財務結構健全的財務結構健全的財務結構

• 最佳的測試應用工程開發能力
• 測試方案的軟硬件設計能力
• 唯一擁有IC動態分析驗證能力

•協同供應商確認產品未來發展方向

•供應商能力與客戶需求整合

•大中華區唯一提供測試機之經銷商併同
IC驗證及測試方案整合服務

• 覆蓋大中華區的售後維修服務團隊

服務服務服務服務工程工程工程工程



蔚華蔚華蔚華蔚華 中國中國中國中國 蔚華蔚華蔚華蔚華 美國美國美國美國

台灣台灣台灣台灣(總部總部總部總部)

北京

深圳

上海上海上海上海

香港

成都

加州

新竹(HQ)

高雄

蘇州

蔚華科技全球據點
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香港 高雄

•貼近主要市場，包含台灣/北京/上海/深圳

•完整的售後服務覆蓋範圍

•與美國先進技術無縫銜接



財務數據財務數據財務數據財務數據



合併損益表摘要
(單位：佰萬新台幣)

項目 2017.3Q QoQ 2017.2Q YoY 2016.3Q
營業收入 511 -33.9% 774 -32.3% 755
營業毛利率營業毛利率營業毛利率營業毛利率 25.4%25.4%25.4%25.4% 7.1%7.1%7.1%7.1% 18.3%18.3%18.3%18.3% 5.8%5.8%5.8%5.8% 19.6%19.6%19.6%19.6%
營業費用 (132) 2.8% (128) -3.8% (133)
營業利益 (2) -111.3% 14 -110.4% 15
營業利益率營業利益率營業利益率營業利益率 -0.3%-0.3%-0.3%-0.3% -2.1%-2.1%-2.1%-2.1% 1.8%1.8%1.8%1.8% -2.3%-2.3%-2.3%-2.3% 2.0%2.0%2.0%2.0%
本期淨利 10 -43.7% 17 -10.8% 11
純益率純益率純益率純益率 1.9%1.9%1.9%1.9% -0.3%-0.3%-0.3%-0.3% 2.2%2.2%2.2%2.2% 0.5%0.5%0.5%0.5% 1.4%1.4%1.4%1.4%
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純益率純益率純益率純益率 1.9%1.9%1.9%1.9% -0.3%-0.3%-0.3%-0.3% 2.2%2.2%2.2%2.2% 0.5%0.5%0.5%0.5% 1.4%1.4%1.4%1.4%
基本每股盈餘(新台幣元) 0.09                -47.1% 0.17                0.0% 0.09                



合併資產負債表/合併現金流量表摘要及財務指標

合併資產負債表合併資產負債表合併資產負債表合併資產負債表(單位：佰萬新台幣)
項目項目項目項目 2017.3Q2017.3Q2017.3Q2017.3Q %%%% 2017.2Q2017.2Q2017.2Q2017.2Q %%%% 2016.3Q2016.3Q2016.3Q2016.3Q %%%%

現金及流動金融資產 1,817                    50       1,969                    51       2,307                    56       
應收帳款 618                       17       751                       20       501                       12       
存貨 83                         2         54                         1         139                       3         
總資產總資產總資產總資產 3,6253,6253,6253,625                                                        100100100100            3,8503,8503,8503,850                                                        100100100100            4,0894,0894,0894,089                                                        100100100100            
短期借款 15                         0         42                         1         94                         2         
應付帳款 723                       20       826                       21       862                       21       
負債總計負債總計負債總計負債總計 1,1151,1151,1151,115                                                        31313131                    1,3541,3541,3541,354                                                        35353535                    1,4021,4021,4021,402                                                        34343434                    
股東權益股東權益股東權益股東權益 2,5102,5102,5102,510                                                        69696969                    2,4962,4962,4962,496                                                        65656565                    2,6872,6872,6872,687                                                        66666666                    
負債占資產比率 31% 35% 34%
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負債占資產比率 31% 35% 34%
流動比率 279% 242% 251%
應收帳款週轉天數 85                         78                         66                         
存貨週轉天數 33                         21                         30                         
股東權益報酬率*股東權益報酬率*股東權益報酬率*股東權益報酬率* 1.4%1.4%1.4%1.4% 2.5%2.5%2.5%2.5% 1.5%1.5%1.5%1.5%

合併現金流量合併現金流量合併現金流量合併現金流量(單位：佰萬新台幣) 2017.3Q2017.3Q2017.3Q2017.3Q QoQQoQQoQQoQ 2017.2Q2017.2Q2017.2Q2017.2Q YoYYoYYoYYoY 2016.3Q2016.3Q2016.3Q2016.3Q
未計利息稅項折舊及攤銷 28                         -30% 40                         -12% 32
營業現金流出 (36) 227% (11) -77% (156)

*股東權益報酬率已年化



未來展望未來展望未來展望未來展望



2017.4Q及2018年展望
• 市場商機 TW-Level 4/SIP & CN 13-5 Semi-Investment

• LCD驅動晶片測試最佳方案

• 微機電測試領導地位

• 驗證-邏輯IC、射頻IC、記憶體IC、車用IC及IC材料分析等機
會
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會

• 新產品線
�先進製程失效分析

�濱松光子學(Hamamatsu)-No.1電性失效分析設備
�晶圓檢測

�東麗工程(Toray)-日本No.1晶圓缺陷光學檢測機



Thank You !Thank You !Thank You !Thank You !


